
G4208P G3

Баланс производительности и стоимости
Поддержка GPU разных классов и производителей позволяет 
формировать конфигурацию с учетом профиля нагрузки, программного 
стека и бюджета проекта. Вычислительные ресурсы подбираются  
под фактические требования задачи, что позволяет рациональнее 
планировать инвестиции и избегать избыточной мощности в конфигурации.

Запас питания и охлаждения
Подсистемы питания и охлаждения рассчитаны на работу 8 GPU  
по 600 Вт при температуре окружающей среды до 30 °C и длительной 
вычислительной нагрузке. Четыре блока питания по 3200 Вт и охлаждение 
с резервированием N+2 обеспечивают необходимый ресурс для полной 
GPU-конфигурации и снижают требования к дополнительной адаптации 
условий машинного зала.

От отдельного сервера до GPU-кластера
G4208P G3 используется как самостоятельный вычислительный узел  
и как элемент GPU-кластера. При росте потребности в вычислительных 
ресурсах инфраструктура расширяется за счет добавления серверных 
узлов, что позволяет развивать вычислительный контур поэтапно,  
без избыточного резервирования мощности на старте проекта.

Доказательная база для выбора конфигурации
YADRO проводит собственные замеры производительности на реальных 
вычислительных нагрузках и публикует результаты с описанием 
конфигурации, методики, условий тестирования и ограничений 
применимости. Для проектов заказчиков проводится валидация 
конфигураций под конкретную нагрузку и программный стек,  
что сокращает цикл подбора и проверки решения и снижает риск  
выбора оборудования, не соответствующего требованиям проекта.

Управляемая эксплуатация и поддержка производителя
Стандартные интерфейсы управления, YADRO® СУПРИМ и VEGMAN® 
Satellites обеспечивают интеграцию сервера в корпоративный контур 
мониторинга и управления инфраструктурой. Техническая поддержка, 
запасные части и инженерная экспертиза YADRO формируют единый 
контур сопровождения и повышают предсказуемость эксплуатации 
вычислительной инфраструктуры.

Ключевые характеристики 

•	 2 × Intel® Xeon® Scalable 4-го/ 
5-го поколения, TDP до 350 Вт

•	 До 8 GPU PCIe 5.0 х16 
двойной ширины мощностью 
до 600 Вт1

•	 До 8 ТБ DDR5-5600 ECC

•	 До 12 накопителей (8 × SAS/
SATA и 4 × SAS/SATA/NVMe)

•	 4 × 3200 Вт CRPS Platinum, 
резервирование 2+2 или 3+1

•	 12 двухроторных 
вентиляторов, 
резервирование N+2

•	 4 двухроторных вентилятора 
дополнительной системы 
охлаждения (опционально)

Ключевые сферы применения 

•	 Инференс ИИ-моделей

•	 Научные и инженерные 
вычисления

•	 Рендеринг и 3D-визуализация

•	 Обучение и дообучение  
ИИ-моделей

•	 Компьютерное зрение  
и видеоаналитика

•	 Аналитика и прогнозирование

1

ИИ-сервер с поддержкой 8 GPU по 600 Вт  
с запасом питания и охлаждения для работы  
под полной нагрузкой

1 8 GPU по 600 Вт — при температуре окружающей среды до 30 °C.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Форм-фактор 4U, стандартный 19-дюймовый шкаф

Процессоры •	 2 × Intel® Xeon® Scalable 4-го или 5-го поколения, TDP до 350 Вт

Поддерживаемые GPU •	 H200 NVL, RTX PRO 6000 Blackwell, L40S, A30, A16, RTX 6000 Ada,  
RTX 4000 Ada, L4; MetaX C500

•	 TDP до 600 Вт1

•	 Поддержка NVLink Bridge

Возможности расширения Спереди:
•	 1 × PCIe 5.0 x16 FHFL (активно x8)

Сзади:
•	 8 × PCIe 5.0 x16 FHFL
•	 2 × PCIe 5.0 x16 FHFL  

(активно x8 в каждом разъеме)
•	 1 × OCP 3.0 (PCIe 5.0 x8)

Память •	 До 8 ТБ (32 × 256 ГБ)
•	 32 × DDR5-5600
•	 Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC (2S × 8 каналов × 2DPC, 16 × DIMM  

на процессор)

Локальное хранение данных 12 × LFF/SFF (спереди):
•	 8 × SAS/SATA
•	 4 × SAS/SATA/NVMe

Поддержка RAID •	 RAID-контроллеры с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60,  
памятью до 8 ГБ

•	 Поддержка VROC для NVMe
•	 Опционально — суперконденсатор для защиты содержимого 

кэш-памяти при отключении питания

Интерфейсы ввода-вывода Передние: 
•	 1 × USB 3.2 Gen 1 
•	 1 × USB 2.0
•	 1 × VGA 

Задние: 
•	 2 × USB 3.2 Gen 1
•	 1 × VGA
•	 1 × serial BMC (MicroUSB, RS-232)

Подключение к сети 1 × 1GbE RJ-45 (выделенный порт управления BMC)

Управление и мониторинг •	 ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO®

•	 Доступ через IPMI 2.0, WebUI, CLI, SNMP, Redfish API
•	 ПО управления YADRO® СУПРИМ и набор инструментов VEGMAN® 

Satellites

Совместимое ПО •	 Windows Server
•	 Ubuntu
•	 Альт СП Сервер
•	 Альт Сервер
•	 РЕД ОС
•	 Astra Linux Special Edition

•	 РЕД Виртуализация
•	 zVirt
•	 moncloud
•	 Соболь
•	 SberLinux
•	 РОСА ХРОМ

Электропитание 4 × 3200 Вт CRPS Platinum, резервирование 2+2 или 3+1  
(тип резервирования зависит от конфигурации сервера)

1 8 GPU по 600 Вт — при температуре окружающей среды до 30 °C.
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

Охлаждение •	 12 двухроторных вентиляторов размером 60 × 56 мм  
с резервированием N+2 и поддержкой горячей замены

•	 4 двухроторных вентилятора 80 × 80 мм дополнительной  
системы охлаждения (опционально)

Климатический режим От 5 до 40 °C при относительной влажности от 5% до 90%.  
Для конфигурации с 8 GPU мощностью 600 Вт действует отдельное
температурное ограничение

Монтажные размеры (Ш × Д × В) 447 × 844,32 × 174,8 мм

Установочный комплект Рельсы (опционально — направляющая для укладки кабелей)

Гарантия и поддержка 1 год (9 × 5), доступны расширенные программы и опции поддержки

Вес До 65 кг

2 928,1 мм с установленной системой дополнительного охлаждения (опционально).
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